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Wytyczne dla MSP w celu wprowadzenia nowej technologii obudéw aluminiowych dla urzadzen
elektronicznych.
Wypracowane w ramach projektu Alu4CED

Na podstawie wynikéw projektu Alu4CED opracowano techniczne i organizacyjne wytyczne wspierajgce mate
i Srednie przedsiebiorstwa we wdrazaniu nowej technologii wielofunkcyjnych obudéw aluminiowych do
produktéw elektronicznych.

Rekomendacje wskazuja, ze skuteczne wdrozenie technologii przez przedsiebiorstwa sektora MSP powinno
opiera¢ sie na etapowym podejsciu obejmujgcym analize technologiczng, projektowg, produkcyjng oraz
srodowiskowa.

W pierwszym etapie rekomenduje sie przeprowadzenie analizy potencjatu produktowego pod katem mozliwosci
zastgpienia tradycyjnych obuddw z tworzyw sztucznych rozwigzaniami aluminiowymi w produktach, dla ktérych
kluczowe znaczenie majg whasciwosci termiczne, trwato$¢ mechaniczna, miniaturyzacja oraz zgodnos¢ z zasadami
gospodarki obiegu zamknietego. Szczegdlnie wskazane sg zastosowania w sektorze ICT, urzagdzeniach sieciowych,
telekomunikacyjnych oraz elektronice przemystowe;j.

Na etapie projektowym wytyczne zalecajg wdrazanie zasad , design for recycling” oraz ,,design for disassembly”,
co oznacza projektowanie urzagdzen z uwzglednieniem uproszczonego demontazu, ograniczenia liczby materiatéw
trudnych do separacji oraz maksymalizacji odzysku aluminium i komponentéw elektronicznych po zakoriczeniu
eksploatacji. Kluczowe znaczenie ma takze integracja funkcji mechanicznych, termicznych i elektrycznych w jednej
strukturze obudowy, co pozwala ograniczy¢ liczbe czesci, uprosci¢é montaz oraz poprawi¢ efektywnosc
energetyczng urzadzenia.

W obszarze produkcyjnym zaleca sie wykorzystanie wyspecjalizowanych partnerstw technologicznych lub modelu
licencjonowania, szczegdlnie dla MSP nieposiadajacych wtasnych kompetencji w zakresie przetwdrstwa
aluminium, technologii MID/LDS czy zaawansowanego montazu elektronicznego. Takie podejsécie ogranicza
bariery inwestycyjne, umozliwia szybsze wdrozenie oraz zmniejsza ryzyko technologiczne. Rekomendowane jest
takze wdrazanie produkcji pilotazowej lub matoseryjnej przed skalowaniem przemystowym, co pozwala na
optymalizacje proceséw oraz ocene kosztow jednostkowych.

W zakresie walidacji technologicznej wytyczne podkreslajg koniecznosé przeprowadzania kompleksowych testow
funkcjonalnych obejmujacych ocene wtasciwosci elektrycznych, termicznych, jakosci potgczen lutowanych oraz
odpornosci srodowiskowej, w tym testédw klimatycznych i cykli termicznych. Pozwala to potwierdzi¢ niezawodnos¢
technologii w warunkach docelowego zastosowania.

W aspekcie ekonomicznym i Srodowiskowym zaleca sie stosowanie analiz cyklu zycia (LCA) oraz oceny kosztow
catkowitych (TCO), obejmujgcych nie tylko koszt produkcji komponentu, lecz réwniez potencjalne oszczednosci
wynikajgce z redukcji liczby czesci, uproszczenia konstrukcji, poprawy zarzgdzania termicznego oraz zwiekszenia
mozliwosci recyklingu. Takie podejscie wspiera podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz utatwia dostosowanie
dziatalnosci do rosngcych wymagan regulacyjnych, w tym polityk ESG i Europejskiego Zielonego tadu.
Opracowane wytyczne wskazuja, ze wdrozenie nowej technologii przez MSP powinno by¢ realizowane jako proces
strategiczny, tgczgcy innowacje produktowe, optymalizacje kosztowg oraz zgodnos$¢ srodowiskowa. Przyjecie tego
modelu moze umozliwié przedsiebiorstwom zwiekszenie konkurencyjnosci rynkowej, rozwéj nowych specjalizacji
technologicznych oraz skuteczne wejscie w segment zaawansowanych, zréwnowazonych produktéw
elektronicznych.
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